HERSTELLERINFORMATION

Astra Tech Implantatsystem

Zahlreiche Implantatsysteme mit unterschiedlichem Design, verschiedenen Oberflachen und
Werkstoffen sind auf dem deutschen Implantatmarkt zu finden. Im Markt agierende Firmen
bieten in ihrem Sortiment entsprechend modifizierte und konzipierte Systeme an. In den
folgenden Ausgaben des Implantologie Journals werden erstmals verschiedene
Implantatsysteme und deren Philosophie vorgestelit.
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Geschaftsfiihrung: Uwe Jerathe
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Implantatsystem:

Implantattyp

Vorgehensweise @ einzeitig

Das Unternehmen

Astra Tech ist ein Unternehmen der
AstraZeneca-Gruppe, eines der flhren-
den pharmazeutischen Unternehmen
weltweitund profitiert von einzigartigen
Ressourcen und umfassendem Know-
how. AstraZeneca investiert taglich
7 Mio. US$ in Forschung und Entwick-
lung.

Das System

Das Implantatsystem von Astra Tech
zeichnet sich durch exzellentes Design
aus und liefert optimale Ergebnisse. Die
Produkte Giberzeugen durch einfach an-
zuwendende  Behandlungsverfahren
und durch eine erfolgreiche Asthetik.
Astra Tech betreibt intensive und ge-
zielte Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit und konzentriert sich auf Doku-
mentationen hoher Qualitat. Hierdurch
werden die Voraussetzungen fiir eine er-
folgreiche Implementierung der Pro-
dukte in die zahnmedizinische Praxis
geschaffen.

Dr. Stig Hanson ist einer der Entwickler
des Astra Tech Implantatsystems. Seine
umfangreiche Forschung im Bereich der
biologischen und biomechanischen
Aspekte der Osseointegration wurden
weltweit von Klinikern und Spezialisten
bestatigt. Das Implantatdesignsollte den
Prinzipien der adaptiven Knochenfor-
mung und -regeneration gemal dem
Wolff'schen Gesetz gerecht werden.
Dieses Gesetz besagt, dass die Kno-
chenregeneration, im Verlauf der auf
den Knochen wirkenden Krafte, mathe-
matischen Regeln folgt. Zusammenfas-
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send kann man sagen, dass die Natur
okonomisch mit dem Knochen umgeht.
Mitanderen Worten, die Knochendichte
und -struktur passt sich der jeweiligen
Belastung an. Aus diesem Grund muss
das Implantat ein Design aufweisen,
welches eine entsprechende, mechani-
sche Stimulation des umliegenden Kno-
chengewebes auslést, aber hohe Span-
nungsspitzen so weit wie maoglich redu-
Ziert.

Die Philosophie

Einfach, zuverl&ssig und &sthetisch — die

Philosophie von Astra Tech in drei Wor-

ten.

— Einfach — unkomplizierte Handha-
bung und einfache klinische Verfah-
rensweisen fur exakte und vorherseh-
bare Ergebnisse sowie eine Ubersicht-
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liche Anzahl an Komponenten. Opti-
miertes Design und Funktion erlauben
ein- und zweizeitige Vorgehenswei-
sen sowie eine Sofortbelastung.

— Zuverlassig — durch die stabile koni-
sche Verbindung, Conical Seal De-
sign™, werden Schraubenlockerun-
gen ausgeschlossen. Das besondere
Implantatdesign — MicroThread™ und
die raue Oberflache — TiOblast™ ver-
hindern periimplantéaren Knochenab-
bau und sichern somit das Knochen-
niveau.

— Asthetisch — dank vollkeramischer
Abutments, individuell praparierbarer
Abutments sowie angussfahiger Abut-
ments, garantiert Astra Tech die Erhal-
tung von Knochen und Weichgewebe
und sorgt so fiir dauerhafte &sthetische
Ergebnisse von hoher Qualitét.

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass

das Astra Tech Implantatsystem fir hohe

Erfolgs- und Uberlebensraten der Im-

plantate, flr gesundes periimplantares

Gewebe, fiir vorhersehbare Ergebnisse

und fir die Erhaltung des Knochenni-

veaus steht. Deshalb gibt Astra Tech 30

Jahre Osseointegrationsgarantie.

Besonderheiten auf einen Blick:

— 30 Jahre Osseointegrations-
garantie

— keine Knocheneinbriiche

— einfaches Handling

— hervorragende Asthetik

— zuverlassiges System

Der Beitrag in dieser Rubrik stammt vom Hersteller bzw. Vertreiber und spiegelt nicht die Meinung der Redaktion wider.
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